Ent wi ckl ungst endenzen der konstruktiven Gestaltung und Fertigung von Leiterplatten**

Entwicklungstendenzen der konstruktiven Gestaltung und Fertigung von
Leiterplatten®*)

1 Einleitung? Wéahrend anféanglich durch die spektakuléare Propagierung neuer IC-Geh&duseformen erhebliche Irritationen der
Leiterplattenbranche zwangslaufig waren, lassen sich seit Mitte 1983 einige Trendentwicklungen verzeichnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Leiterplattenentwicklung zukiinftig bestimmen werden. Dabei kann mit aller Vorsicht konstatiert werden, dafl3 die Dramatik der Entwicklung
fur die Branchenmehrheit oder die Produktmasse nicht die Dimension annehmen wird, wie Anfang der 80er Jahre erwartet.?Das heif3t nun
nicht, daf3 die Leiterplattentechnologie bei ihrem gegenwartigen Standard verharren wird. Lediglich soll damit angedeutet sein, daf extreme
Modellvorstellungen und gedankliche Konzeptionen unrealistisch oder nur fir einen eingeschréankten Marktbereich zutreffend sind. Auch sind
anfangliche Beflrchtungen des Verlustes des technologischen Anschlusses unbegriindet.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermafigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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